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功率因数校正控制器 

1.描述 

SD7510 是一款高性能、功率因数校正（PFC）控制器，主要用于升压

BOOST 拓扑结构，适用于中大功率开关电源。 

SD7510 在输出重载时，工作于临界导通模式；输出轻载时，工作于断

续模式。 

SD7510 内置 THD 补偿功能，可以实现全载的条件下都具有较好的

THD 和 PF。 

SD7510 具有输入输出动态优化功能，有着优异的动态特性，可有效降

低动态输出电压的变化范围。 

SD7510 带有完整的保护功能，例如输出过压保护，FB 短路保护，CS

逐周期过流保护，过温保护等。 

2.主要特点 

 工作于临界导通模式和断续模式 

 具有较好的负载动态特性 

 优化轻载 THD 谐波 

 具有极低启动功耗 

 输出过压保护和 FB 短路保护 

 CS 逐周期过流保护以及过温保护 

 

SOP-8-225-1.27
 

3.应用 

 升压 APFC 电路 

 中大功率 LED 驱动电源 

 开关电源前级 PFC 

4.产品规格分类 

产品名称 封装类型 打印名称 环保等级 包装方式 

SD7510 SOP-8-225-1.27 SD7510 无卤 料管 

SD7510TR SOP-8-225-1.27 SD7510 无卤 编带 
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5.内部框图 
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6．管脚排列图 
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7.典型应用电路图 
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注：以上线路及参数仅供参考，实际的应用电路请在充分的实测基础上设定参数。 

8. 封装外形图 

SOP-8-225-1.27 单位：毫米 
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重要注意事项： 

 

1. 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知。 

2. 客户在采购时应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新和完整。产品使用前请仔细阅读本说明书、

应用说明书等相关资料，包括其中的电路操作注意事项等。 

3. 本产品属于消费级电子产品。士兰对士兰产品的任何特定用途的适用性不做任何保证。本产品的设计意图、设

计定义、设计无意被应用（本文中的应用包括使用等）于交通运输设备、医疗设备、救生设备、航空航天设备、

非民用设备和非民用用途等（本文中的设备包括系统、装置等，均简称设备），产品也不得应用于被任何适用法

律或法规禁止制造、使用或销售的任何设备或系统中（以上称“非预期用途”）。如果产品被用于非预期用途，

因此类应用产品的全部风险由客户自行承担，士兰对被应用于非预期用途的产品不承担任何责任。如客户拟将

士兰产品应用于合理预期产品故障或其使用后果会导致人身伤害或严重财产或环境损害的，客户须做充分的评

估、测试和验证，士兰对该等应用不承担任何责任。 

4. 本文件和产品的应用说明书等相关资料所描述的产品的应用仅用于说明目的，士兰不保证此类应用无需进一步

测试、验证或修改就可直接使用。士兰对产品应用或客户产品设计等方面的任何协助不承担责任。客户须对士

兰产品的应用和使用士兰产品的客户产品（本文中“使用产品”、“应用士兰产品”、“产品应用”与“使用士兰

产品的客户产品”均同义）的设计、制造和使用负责。客户有完全的责任采取下列各项措施：1）验证和确定士

兰产品是否适合于客户的应用和客户产品；2）应用士兰产品或使用士兰产品来开发设计客户产品时，须遵守客

户所在行业的所有适用标准，并进行充分的测试和验证；3）尽管士兰不断致力于提高产品的质量和可靠性，但

半导体产品在各种应用环境下都有一定的失效或发生故障的可能，客户应遵守安全标准，并为使用士兰产品的

客户产品提供充分的设计和保护，以最大限度地降低风险并避免产品故障或故障可能导致的人身伤害或财产损

失；4）在使用产品时请不要超过产品的相关最大额定值，超过一个或多个极限值的应力将对产品和设备（客户

产品）造成损坏或影响设备的可靠性；5）确保使用士兰产品的客户产品的设计、制造和使用完全符合客户所在

行业的所有适用标准、安全标准以及其他要求。本文件提供的参数在不同应用中可能而且确实会有所不同，实

际性能可能会随时间而变化。客户须在产品的有效静态存储期内使用完毕，客户如对士兰产品的有效静态存储

期有任何疑问的，请即时联系士兰对接销售人员或士兰客户服务支持和销售管理部；对于超过静态存储期使用

的，士兰不承担任何责任。 

5. 未经士兰事先书面同意，不得对产品进行拆解、反向工程、更改、修改、反编译或复制。 

6. 购买产品时请认清士兰商标，如有疑问请与本公司联系。我司产品不通过淘宝等第三方电子商务平台销售。如

客户自此类平台采购的，在采购之前务必书面联系我司，以确认产品为士兰原厂正品。 

7. 客户在应用和使用产品时请务必遵守相关法规，包括但不限于贸易管制法规等。本产品为民用电子产品，请勿

应用于非民用领域。 

8. 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！ 

9. 我司网站 http: //www.silan.com.cn 

 


	4.产品规格分类
	5.内部框图
	6．管脚排列图
	7.典型应用电路图
	8. 封装外形图

